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PERFECCIONAMIENTOS EN DISPOSITIVOS DE CABEZAS MAGNETICAS.-

'~ &olioitande: COVPAGNIE INTERNATIONATE POUR L'INFORVATIGUE, entidad

T francesa, residente en 68 Route de Versailles, 78430

- Louveciennes, Francia.

Ta presente invencién se refiere a las
cabezas magnéticas para el registro y la lectura en
los dispositivos de memorizacién de la informacidn so-
bre capa magndtica, tanto para aplicaciones industria-
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bandas magnéticas, como para aplicaciones menos especializadas
magnetdfonos y cassettes por ejemplo.
Las condiciones de trabajo globales de diches dispo-
sitivos dependen en una gran parte de las propiedades presen-
tadas por esbtas cabezas y sus montajes en barras, blogues o
plaquitas. En lo que concierne a las propiedades electromagné-
ticas, en especial el rendimiento electromagnético y la banda
de funcionamiento de respuesta lineal, por una parte, y en lo
que respecta a la mejora de la relacidn condiciones de traba-
jo/costo de fabricacidn, por otra parte, numerosos trabajos
han conducido a concepciones y realizacionss de cabezas mage
néticas de estructura plana en capas delgadas superpuestas que
satisfacen, en conjunto a dichos objetives. A titule indicati-
vo, se pueden citar lag estructuras de cabezas magnéticas des-
critas en la solicltud de patente espafiola n? 416 545 deposi-
tada el mismo dia que la presente solicitud y a nombre del
mismo titular por: PERFECCIONAMIENTOS EN ESTRUCTURAS DE TRANSA
DUCTORES MAGNETICOS.

Un problema importante al que no parece se haya da|
do la debida atencidn es el de la proteccidn eficaz y durade-
ra de las capas que forman la estructura de las cabezas con-
tra los agentes contaminantes exteriores y contra el desgaste
mecédnico.

Hasta el presente en efecto, estas estructuras
eran depositadas sobre unos sustrates de pequelia rugosidad
nominal, de vidrio por ejemple, y después se contentaba con
depositar alli una capa de barniz para su proteccidn super-
ficial, lo que les protegia contra la corrosién a un deter-

minade grado al menos, pero no de forma evidente, contra el

desgaste debido al frotamiente de la cabeza contra el soporte



10,

15,

20,

2]
o

30.

416526
magnético, un caso normal en los desenrollador¥es de bandas mag-
nétieas por ejemple, y un caso accidental en otros dispositivos
discos 6 tambores magnéticos, por ejemplo.

La proteccidn por simple barniz puede ser
ademds considerada como mal adeptada al montaje de las cabezas
en barras, bloques o plaguitas, que, ademds de une disposicidn
lineal de cabezas, pueden también comprender apilamientos. El
problema de la proteccldén resulte todavia més importante cuando
como es normal, sSe le consldera ligado al del montaje de un ni-
mero méximo de cabezas en un minimo de vollmen, montaje alta-
mente deseable en las periféricas de gran capacidad y en los
desenrolladores de banda de gran nimero de pistas para la ins-
trumentacidn.entre otros.

Una finalidad de la invencidn es prever una
proteccién de las cabezas magnéticas del tipo arriba definido
que sea ademds particularmente adaptada a su empleo en los mon-
tajes de cabezas que comprenden una pluralidad de elementos de
posiciones y/o dimensionados relativos establecidos para coope-
rar con una pluralidad de pistas de un soporte magnético en deg
Tile.

Otra finalidad de la invencidn es, comeo
complemento, prever esta proteccidn de tal forma que contribu-
ya efectivamente & la realizacidn de las barras de cabezas mag-
néticas y similares, no solamente para facilitar asf el monta-
je mecédnico sino también para ayudar a la precisidén de sus po-
sicionamientos relativos en estos montajes.

Considerando el caso de los discos magné-
ticos, tipico en si, el paso de las pistas sobre el disco es,

por ejerplo de 0,5 mm, La separacién de las cabezas sobre un

patin porta-barra no puede sobrepasar 2 mm por ejemplo, en
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tante obligado a recurrir a un entrelazado de las posiciones de
las cabezas frente a frente de las pistas, distribuyendo estas
cabezas sobre varios patines, cuatro en dicho ejemplo, a fin de
explotar correctamente la superflcis del disce, llevando cada
patin por ejemple nueve cabezas para un disco de treinta y seis
pistas. De elle resulta que el precio rsal de cada cabeza esg
aumentado en su parte proporcional,un neveno en este ejemplo,
del costo de un patin, trabajo, suspensidén y dispositivos casi
siempre necesarios de retraccidén y reglaje de "vuelo™ del patin
comprendidos. Esto viene de hecho a multiplicar por tres o cua-
tro el costo de la cabeza individual.

El problema es similar para los desenrolladores de
banda magnética, de gran nimere de pistas.. Se emplean entonces
clasicamente unas barras o blogues en los que los emplazamien-
tos de las cabezas frente a las pistas son entrelazados de blo-
que a bloque, de ahi un aumento similar del costo de la cabeza
individual,

La proteccidn de las cabezas magnéticas prevista
en la presente invencidn, que contribuye efectivamente a la
constitucidn de dichos bloques y barras, permite entonces es-
tablecer estos (ltimos con sus cabezas efectivamente dispuestas
en la separacidn de las pistas, de ahi una economia de al me-
nos el 50% sobre su precio de costo.

Por Gltimo, segin un punto de vista complementario
es deseable en numerosos dispositives que explotan cabezas mag-
néticas, establecer diversos tipos de cabezas, por ejemplo para
la escritura, la lectura y el borrado (previamente a la escri-
tura, tres cabezas de estos tipos respectivos son entonces dis-

puestas en unos lugares relativos predeterminados para cooperar
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con una misma pista). Bn los dispositives de muy gran nimero de

cabezas dicha optimizacidn de funclones era en verdad de costo

prohibitive lo que conducia a renunciar y a establecer, como en
log dispositivos de disco magnético por ejemplo, una gola cabe-
za "de compromiso" per pista, de ahi en contrapartida la necesi
dad de una pista "ancha" y, por tanto, una limitacidén de la ca-
pacidad de informacién mientras que este compromiso era a menud
poco satisfactorio en gi para la eficacia de la cabeza.

La proteccidn de las cabezas magnéticas prevista en
la presente invencidn, que contribuye efectivamente a la cons-
titucidn de los blogues y barras de cabezas miltiples y también
a la constitucién de los apilamientos mecanicamente unitarios |
de dichos blogques y barras, permite establecer sin precio de
costo prohibitivo agrupamientos de cabezas individualmente adap
tadas a funciones diversificadas sunque establecidos en la se-~
paracién de las pistas del soporte magnético de la informacién.

Para exponer la invencidn en su detalle, se hace re-
ferencia a las figuras anexas, que representan:

La figura 1, una vista en seccién lateral de una ca-
beze magnética de proteccidn establecida de acuerdo a la inven
cidn,

Lag figuras 2 y 3, dos vistas similares que com-
prenden el establecimiento de una proteccidén complementaria de
la cabeza.

La figura 4, una seccidn tomada por un plano orto-
gonal al de las figuras 1 a 3 y que concierne a un montaje ele-
mental de varias cabezas alineadas en un mismo sustrato.

La figura 5, una seccidén de un montaje de dos ca-

bezas magnéticas superpuestas.

La figura 6, una seccién de un montaje de tres cabe



10.

15.

20-

25,

30.

- 416526

zas magnéticas superpuestas.

La figura 7, una vista del montaje de la figura
6, segin una seccidén tomada por un plano ortogonal al de esta
Gltima,

Las figuras 8 y 9, dos vistas en seccidn que
muestran dos maneras de superponsr unas cabezas magnéticas en

oposicidn relativa de sus estructuras,

Las figuras 10 y 11, unas vistas en seccién pars

cial de montajes de cabezas magnéticas miltiples de funciones
diversificadas.

Sobre el sustrato dieléctrico 1, de vidrio por
ejemplo, se depesita, figura 1, una estructura de cabeza mag-
nética 2 de capas delgadas superpuestas y de cualguier consti~
tucidn conocida de por si, por ejemplo segin la solicitud de
patente citada. Esta estructura comprende un par de capas mag-
néticas 8 y 9 separadas por una capa aislante 10 y, de un medo
ilustrativo, entre estas capas existe un bobinado espiral mul-
tiespiras de capas delgadas cuyas conexiones de salida se ex-
tienden hacia atréds como se indica en 3 para el acoplamiente
de conductores tales como 5 por mediacidn de soldaduras direc-
tas o indirectas tales como 4.

La estructura 2 es desnudada para su forma-
cién y se trata de asegurar asi la proteccién contra les agen-
tes corrosivos y el deterioro meodnico y, para ello, conforme
a la presente invencidn, se deposita sobre ella al menos una
proteccién "primarié" 6 de un material aislante que responde
a los criterios siguientes: - su coeficiente de dilatacidn
en funcién de la temperatura corresponde sensiblemente al del

material del sustrate 1 el cual, y de un medo cenocido de por

s8i, ha sido ya elegido y establecido en funcidn de los coefi-
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cientes de dilatacidén térmica de los materiales magnéticos,con-
ductor y aislante de lag capas que entran en la estructura de
la cabeza 2. - es particularmente resistente & los agentes co-
rrosivos y al deteriore mecdnico; - pusde ser depositade bajo
vacio o al menos en atmésfera condicionada; - "se engancha" pex
fectamente sobre el material del sustrate y sobre los materia-
les que aparecen en la cara externa de la cabeza. A titulo ilus
trativo, para un sustrato de un material tal como el corinddn,
el material depositado por evaporacidén de la proteccidén prima-
ria 6 puede ser alimina y, para un sustrate de vidrio, el mate-
rial de la proteccién primaria puede consistir en una mezcla

SiO/Siog dosificada para tener un coeficlente de dilatacidn en
funcidén de la temperatura sensiblemente igual al del vidrie.Di
cha mezcla pusde ser depositada por el procedimiento siguiente]
- al estar el sustraté revestideo de la cabeza en un recinto de
atmésfera condicionable que pusde ser la misma utilizada para
el depdsito de las capas de la cabeza magnética, el Si0 es eva-
porade per via térmica en presencia de exigeno o de vapor de

agua bajo pequefia presién. Merced a un control, conocido de poy
si, tanto de la velecidad de evaperacién del Si0O como de la prq
porcién en oxigeno o vaper de agua de la atmésfera del recinto
se puede obtener un depésito ya sea de Si0 o bien de SiOy pasay
de por teda composicidn mixta de los dos materiales., El Si0
tiene un coeficiente de dilatacién del érden de 100.10-7 por
grade C, y el Si0p tiene un coeficiente de dilatacién del érden
de 2,5.10"7 por grade C. El coeficiente de dilatacidn de los

vidrios propios para servir de sustratés puede variar de 20 a
85,107 por grade C aproximadamente, de ahi la posibilidad,por

una desificacién apropiada, de obtener una proteccidn primaria

que tiene sensiblemente el mismo coeficiente de dilatacién que
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el sustrate.

El material de la proteceidén primaria 6 deja a descu-
bierto la parte posterior de los conductores 3, que Tinalizan
por lo demés en unos "plots" mas grueses, de mds de 10 micro-
nes por ejemplo para un espesor total de la cabeza del orden de
50 micrones al menos para una decene de espiras del bobinadoe
incorporado a la cabeza,

La superficie superior de la proteccién debs, prefe-
rentemente, encontrarse a la altura de la superficie superier
de los conductores 5, que son de hecho conductores planos ya
que, segin una disposicién complementaria de la invencién,una
proteccidén "secundaria" es depositada por encima de la estruc-
tura completa, como se indica en las figuras siguientes, en las
cuales esta proteccidn secundaria se muestra baje la forma de
una plaguita dielécetrica, ventajosamente del mismo material que
el del sustrate 1.

' Se ha indicadeo a titule ilustrative, en la figura 1,
que la proteccién primaria 6 era inicialmente depositada con.
un espesor superior al presentado por la estructura después de
la fijacién de los conductores 5. Resulta entonces necesarie 1ig
var este espesor al valor requerido, por ajuste per frotacidn
por ejemple retirando el material de la proteccilén 6 hasta sl
nivel 12, La finalidad de esta disposicidn puede definirse con-
siderando la vista en seccidn de la figura 4, tomada en un pla-
no ortogonal al plano de corte de las figuras L a 3: - an esta
figura, que muestra esencialmente que la protecciédn es aplica-
ble a una barrita de cabezas magnéticas alineadas sobre el sus-
trato, el material de la proteccidén 6 llena sensiblemente todo

el espacio entre sustrato 1 y proteccidn secundaria 13 y, con-

glderando entonces una u otra de las figuras 2 y 3, se concibe
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que ocurre asi en toda la profundidad de la proteccidn 6 en el
plano 12, Dicha disposicién ne es imperativa en si y el nivel
de formaeidn de la proteccidén 6 puede estar directamente limi-
tado sensiblemente al nivel superior de los conductores 5, pu-
diendo ser, si se desea, las superficies de este nivel que pre-
senta entonces diche proteccidén 6, trabajadas a continuacién o
pulimentadas antes de la puesta en posicién de la proteccidn
seoundaria 13. En la vista en seceidn de la figura 4, existiria
entonces entre los emplazamientos de las cabezas 2 unas ondu-

laclones desprovistas del material 6 de profundidad funcidn del

egpesor mismo de las estructuras de las cabezas.

Se ha indicado, ademés, en la vista en seccién

de la: figura 1, que podia ser ventajose formar en primer lu-
gar la estructura y su proteceidén para poder proceder a conti-
nuacién, si ello es necesario, a una retirada de una "lmina"
7 a la izquierda de la linea de corte indicada en 1ll, por una
operacién de ajuste por frotacién por e jemplo. Esto podrd reve-
larse Util cuando, por ejemple, figura 6, lasg plaquitas elemen-
tales de la figura 1 son apiladas para formar una barra multi-
capag cuya cara de entrehierros debe ser trabajada para me jor
cooperar con un soporte magnético en desfile delante de ella.
La proteccidén secundaria 13, que cubre la pro-
teceidn primaria 6 y los conductores 5, puede ser fijada por
ejemplo ya sea de la manera indicada en la figura a o bien de
la manera indicada en la figura 3. Una y otra de estas formas
de fijacidén evitan todo deslizamiento relativo entre la plaqui~
ta 13 y la estructura a la que debe ser rigidamente ligada. Co-
mo se ha dicho, la plaguita 13 es preferentemente establecida

en el mismo material que el sustrate o, al menos en un mate-

rial que tiene un coeficiente de dilatacién en funcidn de la
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temperatura adaptado al del sustrato 1. Adeﬁﬁé, su médule de
elagticidad debe ser suflocisntemente grande para conferir a la
barra & la que estd integrade una solidez ampliamente superior
a la de una barra que no la comprendiera y su planeidad, del
lado de la cara inferior, debe ser suficlente y sus esfuerzos
internog suficientemente pequelios para que la barra permanezca
a continuacidn perfectamente plana, conjunto de condiciones ob-
tenidas cuando los materiales del sustrato y de la plaquita son
los mismos. En algunos casos, tal como se verd mds tarde, serd
ventajoso tomar la plaquita de proteccidn secundaria 13 de
igual espesor que el sustrate 1, o sea por ende, de un modo
ilustrativo, del d4rden del milimetro.

En una realizacidn segin la figura 2, la plaquita
13 de proteccién secundaria es pegada con cola merced a un pro-
ducto tal como una resina de elevada estabilidad, resina epoxi
por ejemple ¥y esta cola 19 llena al menos parcialmente el in-
tervalo entre la proteccién primaria 6 y el sustrato y los in-
tervalos entre conductores 5. Para favorecer el enganche de la
cola, la superficie interior de la plagquita 13 es establecida
con una rugosidad nominal definide, obtenida, si ello es nece-
sario, por un tratamiento superficial apropiade y conocido en
si, eventualmente pulsadoc hasta la formacién de estrias en es-
ta guperficie.

En la realizacién de la figura 3, una capa ais-
lante es previamente formada sobre los conductores 5, por eva-
poracidén por ejemplo, capa aislente indicada en 17, despuds que
les conéllctorses 5 hayan sido fijados sobre los plots de la cabe-
z& por una soldadura 18. Una subcapa de cobre es similarmente

formada en la superficie superior de la proteccidén primaria 6,

como se indlea en 15, y sobre la superficie superior de la cita
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da capa 17. Una subcapa de cobre 16.es, por lo demds, formada
gobre la cara interna de la plaquita de proteccidn sescundaria
13 y los dos elementos asi preparados son ensamblados por una
capa de soldadura 14 de bajo punto de fusidn, una aleacidn es~
taflo-plomo por ejemplo, cuyo punto de fusidn es inferior a
200°C para evitar toda alteracidn-de las cabezas 2.

En algunas aplicaciones que van & ser ahora descri
tas, puede ser ventajoso que las cabezas magnéticas sean eldc-
trica y megneticamente blindadas. Para establecer dichos blin-
dajes, basta depositar sobre unas caras de lag ldminas que for-
man sustrato y proteccién secundaria, delgadas capas alternadas
de cobre y de una aleacidn hierro-nicuel tal como la conocida
bajo la denominacién de "Pormalloy". Si dicho blindaje es depo-
sitado sobre la cara interna del sugtrato, se recubre de una
capa alslante antes de la formacidén de las cabezas. De un modo
evidente, la presencia de estas capas de blindaje no altera las
disposiciones arriba descritas para las figuras 2 y 3 (la sub-
capa 16 puede entrar en dicho blindaje).

Tas figuras sigulentes muestran diversos ejemplod
de realizacidn de apilamientos de barritas segin las Ffiguras
que anteceden. Para realizar estos apilamientos, se puede pro-
ceder de dos modos diferentes. En un primer mode de realiza-
cidn, preferido cuando hay més de dos filas de cabezas magné-
ticas en el montaje, se disponen las barritas unas por encima
de las otras en el mismo "sentido" con respecto al sentido de
desfile del soporte delante de ellas, El "sentido" es definido
por la sucesidn sustrato-cabezas. En la figura 5, dos barritas
son asi apiladag, teniendo cada una sobre su sustrato sus ca-

bezas magnéticas 2 revestidas de su proteccidn primaria 6 y

sus conductores 5 de acoplamiento a los eircuitos externos,no
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representados., En este apilamiento, el sustrato de la segunda
barrita forma al mismo tiempo la proteccidén primeria de la pri-
mera y esta segunda barrita estd equipada de su propia protec-
cién primaria, lo que indica las anotaciones 1/13, para el sus-
trato de la segunda barrita y 13 para la proteccidn secundaria
de ésta Gltima. Una caracteristica de todo montaje segln la fi-
gura 5, que puede ser extendida de forma directa a cualquier
nimero de bvarritas en superposicidn, es que el espesor de los
sustratos y protecclones secundarias es tomado de forma unifor-
me, En el ejemplo de la figura 6, por el contrario, para tres
barritas superpuestas en el apilamiento, las protecciones se-
cundarias 13 son establecidas segin un espesor reducido frents
al del sustrato 1 de la barrita de base del apilamlento, del ox
den de la décima de milimétro por ejemplo para estos elementos
13 mientras que el sustrato tiene un espesor del drden del mi-
limetro y la proteceidn secundaria 23 de la Gltima barrita del
apilamiento es tomada,por el contrario, del mismo dorden de es-
pesor que el sustrato 1. No impide sin embargo que alguna de
las protecclones 13 intermedias sirva efectivamente de sustratg
a una barrita entonces constituida por esta proteccidn revesti+
da de las cabezas magnéticas 2 y de los conductores 5, con la
proteccién primaria 6 que cubre las cabezas megnéticas,
Durante el montaje de las bvarritas, se debe,
evidentemente, vigilar las alineaciones relativas de las filas
de cabezas magnéticas, lo que no presenta dificultades particud
lares puesto que los emplazamientos de las cabezas son siempre
visibles en las barritas, lo que seria en la porcidn anterior
de estas Gltimas. Toda operacidén de montaje puede haber recu-

rrido a lo que ha sido descrito, en relacién con lag figuras 2

y 3 para el montaje de una proteccidén secundaria sobre una ha-
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rrita anteriormente provista de su proteccién primaria yhde sus
conductores 5,
La vista de la figura 7 que toma de nuevo en consi-
deracién el apilamiente de la figura 6 pero segin un plano orto)
gonal muestra que las barritas pueden ser montadas con sus gru-
pos de cabezas respectivas 2, 22 y 32 entrelazadas de una barri
ta a la otra, y que, por consiguiente, dicha barra puede ser d4i
rectamente explotada en un dispositive en el que las pistas (P)
del soporte de informacidn estdn practicamente unidas aunque
la separacién de las cabezas, en cada barrita pueda ser, en esH
te ejemplo, triple del paso de las pistas (P).

Las figuras 8 ¥y 9 representan des ejempleos de mon-
tajes sn los cuales dos barritas son mogtradas en sentidos re-
lativos opuestos, presentdndose estas barritas con sus sustra-
tos 1 exteriores y sus protecciones 6 y sus conductores 5 en-
frente. En el montaje de la figura 8, cada una de las protec-
clones primarias & girve de proteccidn sscundaria a la otra,
giendo pegadasg con cola sus superficles una sobre la otra,di-
rectamente ¢ por soldadura de subcapas previamente depositadas
gobre sus superficies, subcapas que pueden comprender cada una
un blindaje tal como se ha definide mds arriba en lo expuesto,
estando intercalada una plaquita delgada 20, que puede ser re-
ducida a una simple capa dieléctrica, sntre sus conductores 5
respectivos, Bn el montaje de la figura 9, que es varlante de
realizacidn, una plaquita dieléctrica 21 es intercalade entre
lag dos barritas, constituyendo una proteccidn secundaria comin
a estas barritas.

La figura 10 llustra el caso de una barra con

dos barritas superpuestas, sustrato 1 que lleva unas cabezas 2

y su proteccidn primaria 6, primaria intermedia 13 que sirve
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teccidn secundaria 23 de igual espesor que el sustrate 1 que

cubre esta segunda proteccidn primaria. Las anchuras de las ca-
bezas 2 y 42 son mostradas diferentes, lo que no tiene nada de
obligatorio, para acentuar que las cabezas alineadas en esta sy
perposicidén son establecidas para cumplir funciones distintas,
lectura y escritura per ejemple (una tercera barrita que lleva
unas cabezas de borrado antes de escritura, alineadas sobre
las cabezas 2 y 42 puede ser afiadida a la barra si hay necesi-
dad).

La figura 1l muestra entonces como un mentaje de
barritas tal como el de la figura 10 puede ser realizado para
que los pares de cabezas 2 y 42 se presenten, frente a frente,
de pistas Py..., Pg... en un entrelazado tal que, contrariameni
te a la separacidén de las dos pistas Pj, Pg asociables al mon-
taje de la figura 10, estas pistas puedan estar previstas de
gseparacidén éptima entre si. Esta disposicidn se concibe diree-
tamente con referencia al esquema de la figura 7 en lo que cond
eclerne al entrelazado de las cabezas a los diferentes niveles
de la barra.

Bn los tipes de barras cuyas cabezas tienen fun-
ciones distintas, es frecuente que haya simultaneidad de eg-
critura y de lectura sobre la misma pista. Unos blindajes ta-
les como anteriormente se han descrito son entonces ventajosa-
mente establecidos en la barra, a la altura de las proteccio-
nes secundarias por ejemplo.

Ademds, cuando se desea, la rigidez de una barra
puede ser aumentada adaptando sobre una de las caras del api-

lamiento una plaquita aislante de mayor espesor que el de los

sustratos y/o protecciones secundarias,
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Descrita suficientemente la neturaleza del in-
vento, asi{ como la manera de realizarlo en la préctica, debe
hacerse constar que las disposiciones anteriormente indicadas
son susceptibles de modificaeciones de detalle en cuanto no al-
teren su principie fundamental. También se hace constar que el
invento corresponde a una solicitud de Patente presentada en
Prancia con fecha y numero siguientes: 3 de jullio de 1972,n¢
72.23938; acogléndose por lo tanto a los beneficios que conce-
den los Convenios Internacionales en vigor. Siendo lo que ocons+
tituye la esencia del referido invento y por lo que se soli-
cita Patente de Invencidén por 20 afies en Espafia sobre: Perfec-~
cionamientos en dispositivos de cabezas magnéticas; caracteri-
zéndose por lo siguiente:

1.~ Perfeccionamientos en digpositivos de ca~
bezas magnéticas, de sstructuras planas que tienen sus entre-
hierros alineados sobre un borde de un sustrato dieléctrico
no-pagnético y que tienen los plots de conexidn de sus bobi-
nados alineados sobre el borde opussto del sustrato con unos
conductores planos soldados sobre esbos plots y que tienen
unas superficies en un plano paralelo al del sustrato, caracte-
rizados porque dichos dispositivos comprenden la combinacidn
de una proteccidn primaria que consiste en una capa aislante
que cubre las estructuras de cabezas y que tiene una superfi-
cie gue se sncuentra sensiblemente en el plane mencienado y
de una proteccidn secundaria que consiste en una plaquita die-
léctrica de igual superficie sensiblemente que la del sustrato
y fijada sobre las superficies de la proteccidn primaria y de

los conductores planos, teniendo los materiales de esta capa

y de esta placa sensiblemente idénticos coeficientes de dilata-
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cidn térmica que el del material del sustrato.

2.- Perfeccionamientos segin la reivindicacién 1,
caracterizados porque el material de la plaquita de proteccidn
secundaria es el mismo que el del sustrafo.

3.- Perfeccionamientos segin la reivindicaeidn 1,
caracterizados porque al ser el material del sustrate un vidrio
de elevado punto de fusidn, el material de la capa de protececion
primaria consiste en una mezcla intima de mondxide y de diébxido
de silicio dosificada para presentar este coeficiente de dila-
tacién térmica.

4.- Perfeccionamientos segin la reivindicacidn 1,
caracterizados porque al ser el material del sustrate colindén,
el material de la capa de proteccidn primaria es alumina.

5.- Perfeccionamientos segin la reivindicaeidn 1,
caracterizados porque la plaquita de proteccidén secundaria se
fija a lag superficies de la proteccién primaria y de les con~
ductores planecs por una cola resina que llena al menos parcial-
mente la depresiones entre la proteccidn primaria y los con-
ductores planos adheriéndose sobre la superficie del sustrato
en dichos lugares.

6.~ Perfeccionamientos segin la reivindicaeidn 1,
caracterizados porque la plaquita de proteccidn secundaria se

fija a lag superficies de la proteccidn primaria y de losg con

ductores planos per una soldadura intercalar entre una sub-
capas peliculares conductoras previamente formadas sobre la
plaguita y las citadas superficies, habiendo sido previamente
revestidos los conductores planos de una pelicula aislanﬁe.
7.~ Perfeccicnamientos segin la reivindicacidn

6, caracterizados porque la subcapa de la plaquite comprende,

en superposicidn al menos una pelicula magnética y al menos und
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pelicula conductora no-magnédtica.

8.~ Perfeccionamientos segin la reivindicacidn
1, caracterizados porque la plaquita de proteccidn secundaria
sirve a su vez de sustrato a una segunda pluralidad de cabe-
zas magnéticas de estructuras planas, equibadas de una protec-
cién primaria y de una proteccidn secundaria propias, y asi su-
ceglivamente cuando haya necesidad.

9.~ Perfeccionamientos éegﬁn la reivindicacidn
8, caracterizados peorque en dicho apilamiente, el sustrato y la
Gltime de las protecciones secundarias son de igual espesor.

10.~ Perfeccionamientos segin la reivindica-

cién 8, caracterizados porque el sustrato y las plaquitas de
proteccidn secundaria son revestidos, en una de sus caras, de

peliculas magnéticas y conductoras,

11,~ Perfeccionamientos segin la reivindica-
cién 8, caracterizados porque las cabezas magnéticas son rela-
tivamente decaladas de sus anchuras propilas de un sustrato al
otro del apilamiento.

12,- Perfeccionamientos segin la reivindica-
cién 8, caracterizados porque las geometrias de las ocabezas meg
néticas son distintas, para sus adaptacionés & funcicnes distin
tas, de un sustrato al otro del apilamisento.

13,~ Perfeccionamlentos segin la reivindica-
cidn 1, caracterizados porque la plaguita de proteccidn secun-
daria es, al menos parcialmente, comin a dos montajes cada uno
equipado de una proteceidn primaria y dispuestos en oposicidn
frente a esta plaquita de proteccidén secundaria.

l4,- Perfeccionamientos segin la reivindi-

cacidén 13, caracterizados porque en este montaje, las proteccio

nes primarias de los dos montajes son diresctamente solidariza-



das una a la otra,

15.- Perfeccionamientos en dispositivos de cabezas
magnéticas; tal y como queda descrito sustancialmente en la
presente Memorla e ilustrado en los dibujos adjuntos.

Esta Memoria consta de dieciocho hojas escritas a
mdquina por una sola cara.

madria, 99 0T 1975
COMPAGNIE INTERNATIONALE POUR IL'INFORMATIQUE
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